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	企业名称
	

	企业属性
	□ 国有企业   □ 民营企业    □ 混合所有制企业
□ 合资企业   □ 外资企业

	项目名称及介绍
	请简述项目基本情况、应用场景、合作案例等。

	行业
应用领域
（可多选）
	1、人工智能核心技术
算法研发 人工智能芯片 算力平台 自然语言处理技术与应用计算机视觉技术与解决方案其他
2、具身智能
人形机器人研发与制造 工业机器人智能控制系列 服务机器人解决方案机器人感知与导航技术 人机交互界面技术其他
3、智能网联车
自动驾驶技术与系统 车联网通信解决方案 智能车载设备与系统车辆智能控制系统 车辆智能控制系统 智慧交通基础设施其他
4、低空经济
无人机研发与制造 低空交通管理系统 无人机物流配送解决方案低空安防监控服务 无人机应用场景解决方案其他
5、智能装备
工业自动化设备 智能生产线解决方案 精密制造装备智能检测与质量控制设备 工业软件与控制系统其他
6、智慧生活
智能家居控制系统 智慧安防解决方案 智能穿戴设备智慧健康检测产品 生活场景智能化改造服务其他
7、生物医药
AI辅助药物研发 脑机接口技术与医疗应用 智能医疗诊断设备生物制药智能化生产设备 医疗大数据分析与应用其他
8、其他______________                             

	对接需求
	□ 投融资对接 □ 技术合作 □ 贸易洽谈 □ 政策咨询 
□ 人才交流   □ 招商引资 □ 其他______________                                       

	希望对接
机构类别
	□ 政府机关  □ 产业园区  □ 科研机构 □ 投资机构
□ 社会团体  □ 高校院所  □ 其他______________    

	意向邀约
	若有意向对接单位，请填写单位名称（限5家以内），我们将根据反馈情况推进后续沟通。

	会谈议题
	

	企业联系人
	
	职     务
	

	联系电话
	
	邮     件
	

	备   注
	企业如有其他表格内未体现需求项目，可自行补充填写。
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